


































专利名称(译) 母板，制造母板的方法，制造掩模的方法和OLED像素沉积方法

公开(公告)号 US20190252614A1 公开(公告)日 2019-08-15

申请号 US16/345884 申请日 2017-10-16

[标]申请(专利权)人(译) TGO科技株式会社

申请(专利权)人(译) TGO TECH.公司

当前申请(专利权)人(译) TGO TECH.公司

[标]发明人 JANG TAEK YONG

发明人 JANG, TAEK YONG

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/56 C25D1/10 C23C14/04 C23C14/24

CPC分类号 H01L51/0011 H01L51/001 H01L51/56 C25D1/10 C23C14/042 C23C14/24 H01L21/2855

优先权 1020160145918 2016-11-03 KR
1020160162464 2016-12-01 KR
1020170054471 2017-04-27 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供母板，制造母板的方法，制造掩模的方法，以及沉积有机发光二极
管（OLED）像素的方法。根据本发明的制造用于电铸掩模的母板20的
方法包括：（a）提供由导电单晶硅制成的基板21，和（b）在至少一个
表面上形成具有图案的绝缘体25基板21的一部分。
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